
ICT 技術交流會 –  

高級組裝建模：技巧及竅門 

 

香港區   2009 年 12 月 12 日(Sat)   9:30 - 12:00 

香港專業教育學院(黃克競分校) Rm 172 - 九龍長沙灣荔枝角道 702 號(長沙灣地鐵站 B 出口) 

 

交流會內容包括： 

 由上而下(Top-down)組裝建模 

 認識配置(Configurations)和顯示狀態

(Display States)的差異 

 基於佈局(Layout-based)的組裝設計 

 如何令大型裝配體設計更有效率 

 使用高級選取(Selections)技巧 

擁有有效 SolidWorks Subscription Service 即可免費參加 

>>> 名額有限！請立即報名！ <<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港新界沙田香港科學園科技大道西 6 號集成電路開發中心 212 室 

Tel: (852) 2425 8136   Fax: (852) 2425 8098 

 

如欲取消接收本公司的傳真宣傳，請在此註明傳真號碼：_____________________，並傳真至(852) 2425 8098。 

活動詳情請瀏覽 www.ict.com.hk 或致電(852) 2425 8136 / 電郵至 marketing@ict.com.hk 

公司名稱： ___________________________________________________________________________ 

公司地址： ___________________________________________________________________________ 

參加者(1)： (姓名) ____________________________ (職位) __________________________________ 

 (電郵) ____________________________ (電話) __________________________________ 

參加者(2)： (姓名) ____________________________ (職位) __________________________________ 

 (電郵) ____________________________ (電話) __________________________________ 

參加者請填妥此表格並傳真至 (852) 2425 8098。截止日期：10 Dec 2009 


